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中間及び通期の業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ 

 

  平成20年3月期(平成19年4月1日～平成20年3月31日)の業績予想について、平成19年 

5月16日発表時の業績予想を下記のとおり修正いたします。 

 

記 

 

１．平成20年3月期中間業績予想値の修正(連結)(平成19年4月1日～平成19年9月30日) 

   （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想(A) 

(平成19年5月16日発表） 

7,660 790 850 440 

今回修正予想(B) 6,310 450 510 210 

増減額((B)-(A)) △1,350 △340 △340 △230 

増減率 △17.6% △43.0% △40.0% △52.3% 

前期実績(19年3月期) 8,277 1,549 1,630 1,028 

 

２．平成20年3月期通期業績予想値の修正(連結)(平成19年4月1日～平成20年3月31日) 

   （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想(A) 

(平成19年5月16日発表） 

17,600 2,350 2,500 1,400 

今回修正予想(B) 14,110 1,420 1,460 730 

増減額((B)-(A)) △3,490 △930 △1,040 △670 

増減率 △19.8% △39.6% △41.6% △47.9% 

前期実績(19年3月期) 16,216 2,830 2,843 1,765 

 



３．平成20年3月期中間業績予想値の修正(個別)(平成19年4月1日～平成19年9月30日) 

   （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想(A) 

(平成19年5月16日発表） 

6,750 740 760 460 

今回修正予想(B) 5,250 340 570 430 

増減額((B)-(A)) △1,500 △400 △190 △30 

増減率 △22.2% △54.1% △25.0% △6.5% 

前期実績(19年3月期) 7,351 1,096 1,259 817 

 

４．平成20年3月期通期業績予想値の修正(個別)(平成19年4月1日～平成20年3月31日) 

   （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想(A) 

(平成19年5月16日発表） 

15,600 1,940 1,990 1,140 

今回修正予想(B) 12,000 890 1,200 780 

増減額((B)-(A)) △3,600 △1,050 △790 △360 

増減率 △23.1% △54.1% △39.7% △31.6% 

前期実績(19年3月期) 14,235 1,952 2,153 1,411 

 

５．修  正  理  由 

当社グループの主たる事業分野である半導体検査用部品関連事業において、ロジックIC向けは安定し

た受注がありましたが、メモリーIC向け（DRAM・NAND型フラッシュメモリー向けVCシリーズ）が市場

の在庫調整のずれ込みや価格競争激化の影響を受け、当初の想定を上回る受注の減少により、平成20

年3月期 第1四半期の売上・利益は計画を下回りました。 

７月に入りメモリーIC向けVCシリーズの受注回復も進んでおり、更に下期に向けては半導体市場の

成長が見込まれます。 

しかしながら、当第1四半期の業績状況を勘案し、平成19年5月16日に発表しました連結業績予想、

個別業績予想に関して中間期、通期共に修正を行います。 

  

以     上 

 

 

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 


